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Our company

Firma NAT zajmuje sie produkcja profesjonalnych akcesoriéw lakierniczych od 2004r.
0d poczatku dziatalnosci dazymy do zapewnienia naszym klientom produktow
najwyzszej jakosci. W tym celu korzystamy z wyselekcjonowanych materiatow wiodacych
europejskich firm. Specjalizujemy sie w dostarczaniu kompleksowych rozwiazan
umozliwiajacych naszym klientom efektywne wprowadzenie produktéw na rynek.

The NAT company is a producer of proffesional painting accesories since 2004. From the
beggining, we strive to provid our customers with the highest quality products. For this
purpose, we use selected materials from leading European companies. We specialize in
providing comprehensive solutions which help our customers with efficient introduc-
tion of products on the market.




O firmie

Spis tresci

Gabki 50 mm

Gabki 25 mm

Gabki 10 mm
Przekfadki dystansowe
Pianki

Klocki polerskie
Talerze mocujgce
Aplikatory

Tasmy montazowe
Tasmy maskujaco - odchylajace

Pasty polerskie
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Our company
Content

Polishing pads 50 mm
Polishing pads 25 mm
Polishing pads 10 mm
Interface pads

Soft edge foams
Sanding blocks
Backing plates
Applicators

Double sided tape
Masking - lifting tape

Polishing compound
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Uchwyt M14 z tworzywa ABS o podwyiszonej udarnosci

Specjalnie uksztattowana powierzchnia M It eide T BIE R U ek R plasiie

Specially shaped surface

Indywidualnie dobrany sktad kleju do t3czonych substratow.

Glue composition matched individually to the bonded substrates

Jednorodna struktura wysokiej wytrzymatosci

High durability homogenous structure

Optymalnie dobrane ksztatty

Optimal shape

Gabka ,,NAT" zaprojektowana do efektywnego polerowania powtok lakierni-  Polishing pad NAT is designed for efficient polishing of painted coatings. Itis
czych. Dostosowana do istniejacych na rynku systemoéw polerskich, do adapted to polishing systems existing on the market, which work with both
pracy z maszynami zarobwno rotacyjnymi jak i orbitalnymi, na mokro oraz  rotary and orbital machines, wet and dry at speed range 300 - 2500rpm.
sucho w zakresie predkosci obrotowych 300-2500rpm.

gabki polerskie



Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Niebieski pad przeznaczony do wspotpracy z pastami poler- Blue pad is designed for use with first step polishing com-
skimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
piany charakteryzuje sie wysoka agresywnoscig co pomaga racterized by high aggressiveness. It helps permanently

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
200 %

200 kPa

600 - 800 pm
7 N/em

e VS TR SO S
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHB1110150

trwale usung¢ gtebokie rysy jednoczesnie przygotowuje removing deep scratches while preparing surfaces for subse-
powierzchnie do kolejnych etapow korekty lakieru. Wykorzysta- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect

nie: wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornos¢ na rozrywanie

Biaty pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli-
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste shing compounds, Foam structure maintains the compound
na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo-

Wartos¢ Value

36-41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 pm
7 N/em

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujace.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komaorki
Odpornosé na rozrywanie

Pomarariczowy pad przeznaczony do wspoélpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli-
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par-

Wartos¢ Value

36-41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 pm
7 N/cm

cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

of cutting for the polishing compounds.

PPN, T G e o
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

50

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHW1010150

ping particles and full utilization of the compound. Applica-
tion: polishing compounds from cutting to polishing type.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHO1010150

ticles and full utilization of the paste. Application: polishing
compounds from cutting to polishing type.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Zotty pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i petne  of the pad which provides accurate developing particles and

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komaorki

Czarna gabka przeznaczona do wspdlpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with last step compounds.
niego kroku, Struktura piany szybko oddaje ciepfo.

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 um
7 N/em

Wartosc¢ Value

26 - 30 kg/m?
2-4kPa
350%

200 kPa

440 - 520 um

.V i "\ )
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHY1010150

full utilization of the paste Application: second step polishing
compeunds and One Step compounds.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Wymiar Size Index

The structure of the foam quickly gives off heat.
e stru e of the foam quickly give t PRHI2010150

150 mm x 50 mm

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of

naktadanie politur. polishes.
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 36 - 40 kg/m? Density p I us
Sztywnosc 40% 6,5-9,5kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 90 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 190 kPa Tensile strength
Wielko$¢ komaorki 475 - 665 um Cell size
T 0
L 4
50
Biaty pad plus przeznaczony do wspotpracy z pastami poler- White pad plus is designed for use with first and second step Wymiar Size T

skimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje polishing
paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypracowa- compound on the surface of the sponge which provides

nie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od thacych po polerujace.

compounds. Foam structure maintains the

150 mm x 50 mm PPHW3010150

accurate developing particles and full utilization of the
compeund. Application: polishing compounds from cutting to
polishing type.

&

SELLIEA I polishing pads
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Parametr Wartosc Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter i
Gestosc 27 -30kg/m® | Density I us Gestoéc¢ 36-41kg/m® | Density ] x \T
Sztywnosc 4,5-6,5kPc Stiffness p Sztywnosc 8-11kPc Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornosc na rozciaganie 200 kPc Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPc Tensile strength
Wielkos$¢ komorki 435-558 um Cell size Wielkos¢ komorki 600 - 800 pm Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/ecm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance

oo e v
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50 150 50

Pomarariczowy pad plus przeznaczony do wspdlpracy z Orange pad plus is designed for use with first and second step Wymiar Size {fidex Niebieski pad przeznaczony do wspotpracy z pastami poler- Blue pad is designed for use with first step polishing com- Wymlar ‘Size Thdex

pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura
piany utrzymuje paste na powierzchni gabki co zapewnia
doktadne wypracowanie czastek i pelne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

polishing compounds. Foam structure maintains the paste on
the surface of the sponge what provides accurate developing
particles and full utilization of the paste. Application: polishing

150 mm x 50 mm PPHO3110150

compounds from cutting to polishing type.

skimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura
piany charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia co pomaga
trwale usunac¢ glebokie rysy jednoczesnie przygotowuje
powierzchnie do kolejnych etapéw korekty lakieru. Wykorzysta-

pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
racterized by high aggressiveness which helps to permanently
remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect

nie: wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich.

of cutting for the polishing compounds.

150 mm x 25 mm

PVHB1110150

Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosé 26 - 30 kg/m? Density Gestosc 36-41 kg/m’® Density
Sztywnosc 3,5-5,5kPa Stiffness P lus Sztywnos$t 8-11kPc Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 250 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 150 kPc Tensile strength Odpornosc¢ na rozcigganie 200 kPc Tensile strength
Wielkosé komarki 710-970 um Cell size Wielkos¢ komorki 600 - 800 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance Odpornosc na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
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50 150 50

Czarna gabka plus przeznaczona do wspotpracy z pastami Black pad is designed to work with last step compounds. Wymiar Size lriddex Biaty pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size Index

pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste shing compounds. Foam structure maintains the compound

ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat.

, ¢ AN e J » 150 mm x 50 mm PPHG2110150 S % 3 5 % I J 150 mm x 50 mm PVHW1010150
Zastosowanie; pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of na powierzchni gabki co zapewnia dokfadne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo- 138 MR PVHW1010135
naktadanie politur. polishes. czastek i pelne wykorzystanie pasty. ping particles and full utilization of the compound. 125 mm % 50 mm PVHW1010125

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. Application: second step polishing compounds and "one step”
compounds.
O T
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36-41 kg/m? Density
Sztywnosc 8-11kPc Stiffness
Wydluzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosé¢ na rozcigganie 200 kPc Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance
[
Rzep
Velcro
AL A o

Welur poliamidowy zapewnia mocne i wielokrotne potaczenie ze 150 60 ]

wszystkimi typami talerzy mocujacych.

Polyamide velour to ensure strong connection. Pomaraniczowy pad przeznaczony do wspoélpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size Indiic
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the R T,
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par- 13% ¥ esB e PYHO1010135
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: polishing 125 mm x50 mm PVHO1010125

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. compounds from cutting to polishing type.

gabki polerskie




Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Wartos¢ Value

36- 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 um
7 N/em

e A AT A

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

50

Zoity pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i petne of the pad which provides accurate developing particles and

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

Parametr

Gestosé

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Wartosc Value

26-30 kg/m?
2-4kPa

350 %

200 kPc

440- 520 pm
7 N/em

full utilization of the paste. Application: second step polishing
compounds and One Step compounds.

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

50

Czarna gabka przeznaczona do wspélpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with last step compounds. The

niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

structure of the foam quickly gives off heat. Application: Anti-

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Hologram paste and mechanical applying of polishes.

naktadanie politur.

Parametr

Gestosd

Sztywnos¢

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Wartosc¢ Value

36-40 kg/m?
6,5-9,5 kPa
90 %

190 kPa

475 - 665 um
7 N/ecm

Parameter

plus

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

50

Biaty pad plus przeznaczony do wspdlpracy z pastami poler- White pad plus is designed for use with first and second step

skimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje polishing

compounds. Foam structure maintains the

paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypracowa- compound on the surface of the sponge which provides
nie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.
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accurate developing particles and full utilization of the
compound. Application: polishing compounds from cutting to
polishing type.

Wymiar Size

150 mm x 50 mm
135 mm x 50 mm
125 mm x 50 mm

Index

PVHY1010150
PVHY1010135
PVHY1010125

Wymiar Size

150 mm x 50 mm
135 mm x 50 mm
125 mm x 50 mm

Index

PVHK2010150
PVHK2010135
PPHK2010125

Wymiar Size

150 mm x 50 mm

Index
PVHW3010150

Parametr

Gestosé
Sztywnosc

Wielkos¢ komorki

QL

Pomaranczowy pad plus przeznaczony do wspétpracy z Orange pad plus is designed for use with first and second step

Wartos¢ Value

27 - 30 kg/m?
4,5-6,5kPa

435-588 um

A, T i W S—

Parameter

plus

Density
Stiffness

Cell size

Y

Wymiar Size

pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura polishing compounds, Foam structure maintains the paste on

piany utrzymuje paste na powierzchni gabki co zapewnia the surface of the sponge what provides accurate developing
dokfadne wypracowanie czastek i pelne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

150

Czarna gabka plus przeznaczona do wspoltpracy z pastami Black pad is designed to work with last step compounds. The
ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepfo.
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Hologram paste and mechanical applying of polishes.

nakfadanie politur,

Wszystkie produkty oferowane naszym klientom podlegaja skrupu-
latnej kontroli jakosci. Jest ona przeprowadzana na kazdym etapie
produkcji przez doswiadczony zespot specjalistéw z dziatu rozwoju

technologii.

All products offered to our customers are rigorously checked during
quality contral. It is carried out at every stage of production by an
experienced team of professionals from technology development

department.

Wartosc Value

26 - 30 kg/m?
3,5-5,5 kPa
250%

150 kPa
710-910 pm
7 N/em

150 mm x 50 mm

particles and full utilization of the paste. Application: polishing
compounds from cutting to polishing type.

Parameter

plus

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Index
PVHO3110150

Fthe f il # h Bkl i Wymiar Size Index
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Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki

Odpornos¢ na rozrywanie

e A AT A

Wartos¢ Value | Parameter
36 - 41 kg/m? Density

8-11kPa Stiffness

200 % Elongation

200 kPa Tensile strength
600 - 800 um Cell size

7 N/em Tear resistance

AN

Niebieski pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi Blue pad is designed for use with first step polishing com- Wymiar Size Tartie

pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Wysoce agresy- pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
wna struktura piany trwale usuwa gtebokie rysy. Wykorzystanie: racterized by high aggressiveness which helps to permanently

150 mm x 50 mm PPHB1111150

wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich. Dodatkowy remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
pétokragly profil od strony mocowania, zmniejsza rozcinanie quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect

piany przez krawedz dekla i przedtuza zywotnos¢ produktu.

of cutting for the polishing compounds.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 36-41 kg/m’ Density
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
(SRS

50

Bialy pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size Index

pierwszego i drugiego kroku.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

shing compounds. Foam structure maintains the compound

on the surface of the sponge which provides accurate develo- e

150 mm x 50 mm

Dodatkowy potokragly profil od strony mocowania, zmniejsza ping particles and full utilization of the compound.
rozcinanie piany przez krawedz dekla i przedtuza zywotnos¢ Application: polishing compounds from cutting to polishing

produktu. type.
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 ka/m? Density
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 um Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
' S
L\
50
Pomaranczowy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size ey

polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the

150 mm x 50 mm PPHO1011150

muje paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par-

cowanie czastek i pelne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

13

ticles and full utilization of the paste.
Application: polishing compounds from cutting to polishing

type.

—

Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosé na rozciaganie 200 kPc Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 um Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 N/ecm Tear resistance

RN

Zé6tty pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size e
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i petne of the pad which provides accurate developing particles and
wykorzystanie pasty. full utilization of the paste.

Zastosowanie: z pastami typu,one step” oraz drugiego kroku.  Application: second step polishing compounds and One Step

150 mm x 50 mm PPHY1011150

compounds.
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 2-4kPa Stiffness
Wydluzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komdrki 440- 520 pm Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance

L

Czarna gabka przeznaczona do wspolpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with last step compounds.
niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of
nakiadanie politur. polishes.

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHK2011150

Obty profil
Rounded profile

Dodatkowy pétokragly profil, od strony mocowania, zmniejsza
rozcinanie piany przez krawedi dekla i przedtuza zywotnosc
produktu.

An additional half-round profile, minimizes cutting the foam by the
edges of mounting and extends product s life.



Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Niebieski pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi  Blue pad designed for use with polishing pastes and pastes the

Wartosc Value

36- 41 kg/m?
8-11kPa
200 %

200 kPa

600 - 800 um
7 N/em

) VO . WY, IO . 9
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany first step to matting. Foam structure is characterized by high

charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia co pomaga trwale aggressyyiveness which helps to permanently remove deep

150 mm x 50 mm PPHB1113150

usunac glebokie rysy jednoczesnie przygotowuje powierzchnie scratches while preparing surfaces for subsequent stages of
do kolejnych etapow korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie- paint correction . Usage : to enhance the effect of cutting the
nie efektu ciecia dla past polerskich.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosé na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornosé na rozrywanie

Bialy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli-
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste shing compounds. Foam structure maintains the compound
na powierzchni gabki co zapewnia dokiadne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo-

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m’?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 pm
7 N/ecm

czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

Parametr

Gestosc

Sztywnosc

Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielko$c komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Pomaranczowy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli-
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the

Wartosc¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 um
7 N/ecm

polishes

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHW1013150

ping particles and full utilization of the compound. Applica-
tion: polishing compounds from cutting to polishing type.

. & T N
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHO1013150

muje paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par-
cowanie czastek i pelne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

15

ticles and full utilization of the paste. Application: polishing
compounds from cutting to polishing type.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestosé 36-41 kg/m? Density ] A‘T
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPc Tensile strength
Wielkosc¢ komorki 480- 660 um Cell size
Odpornosé na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance

Zotty pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size Index
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds, Foam structure maintains the paste on the surface
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czasteki petne of the pad which provides accurate developing particles and
wykorzystanie pasty. full utilization of the paste. Application: One Step compounds
Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.  and compounds of second step.

150 mm x 50 mm PPHY1013150

Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosd 26 -30 kg/m’ Density
Sztywnosc 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 440-520 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/ecm Tear resistance
50
Czarna gabka przeznaczona do wspdlpracy z pastami ostat- Black polishing pad is designed to work with last step polishing Wymiar Size Sndlsx

niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepfo. compounds. The structure of the foam quickly gives off heat.
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of
naktadanie politur. polishes.

PPHK2013150

150 mm x 50 mm

Wklesty profil
Profiled shape

Produkt ten wyrdinia sie charakterystycznym, sferycznym
zaglebieniem w roboczej czesci produktu. Wklestos¢ ta w miare
zwiekszania predkosci obrotowej zmienia swoje przeznaczenie:

W niskim zakresie obrotow jest ona buforem utrzymujacym paste
polerska, w wysokim zakresie obrotowksztatt gabki utrzymuje paste
na obwodzie gdzie czasteczki pasty sa najszybciej wypracowywane co
skraca czas obrdbki.

This product is distinguished by a characteristic spherical cavity in
the working surface. While increasing machine speed the concavity
changes its properties : At low speeds it avoids polishing compound
from splashing, at high speed range this shape keeps the compound
on the circuit where the molecules are quickly worked out what
shortens the processing time.

gabki polerskie proﬁiowane
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Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestosd 36 - 41 kg/m? Density Gestosé 36 - 41 kg/m? Density AT
Sztywnos¢ 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 8-11kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornos¢ na rozciagganie 200 kPa Tensile strength Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength > _ }\

Wielkoé¢ komérki 600-800um | Cellsize Wielkos¢ komorki 480-660um | Cellsize & VS0

Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance y JF

Niebieski pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi  Blue pad is designed for use with first step polishing com-
pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura piany pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia co pomaga trwale racterized by high aggressiveness which helps to permanently

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHB1112150

usunac gtebokie rysy jednoczeénie przygotowuje powierzchnie remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
do kolejnych etapéw korekty lakieru. Wykorzystanie: wzmocnie- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
nie efektu ciecia dla past polerskich.

of cutting for the polishing compounds.

Zétty pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i petne of the pad which provides accurate developing particles and

wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

full utilization of the paste. Application: One Step compounds
and compounds of second step.

S T i S R o e e e T
Parametr Wartosc Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36 -41 kg/m? Density Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm Cell size Wielkos¢ komorki 440 - 520 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance Odpornosc na rozrywanie 7 N/em Tear resistance

Wymiar Size Index

150 mm x 50 mm PPHY1012150

Czarna gabka przeznaczona do wspélpracy z pastami ostat- Black polishing pad is designed to work with last step polishing Wymiar Size Index
niego kroku, Struktura piany szybko oddaje ciepto. compounds. The structure of the foam quickly gives off heat, R iiiED
Zastosowanie; pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of

Biaty pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size ek
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste shing compounds. Foam structure maintains the compound Bptttoidaan
na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo-

150 mm x 50 mm

150 mm x 50 mm

czastek i petne wykorzystanie pasty. ping particles and full utilization of the compound. Applica- nakfadanie politur. polishes.
Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujace. tion: polishing compounds from cutting to polishing type.
Parametr Wartosc Value | Parameter
Gestosc 36 -41 kg/m? Density
Sztywnosc 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
Frezy
Recesses

Na roboczej powierzchni gabki znajduja sie trzy zagtebienia
tworzace okregi, ktérych funkcja jest zatrzymywanie oraz rdéwno-
mierne oddawanie pasty polerskiej na polerowany element, a takie
ochrona przed nadmiernym jej rozpryskiwaniem.

On the working surface there are three recesses which form circles.
Their function is to retain and evenly put polishing compound on
the polished element. It is also used as the protection against exces-
sive splashing,

Pomaranczowy pad przeznaczony do wspdlpracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size lidek
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par-
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: polishing
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace. compounds from cutting to polishing type.

150 mm x 50 mm PPHO1012150

j gabki polerskie frez?viv_a_ne



MAX

Gabka polerska SQUARE

SQUARE polishing pad Gabka polerska karbowana

Waffle polishing pad

Jednorodna struktura wysokiej wytrzymatosci

High durability homogenous structure

Gabka polerska SNAKE Cabka polerska HONEY
HONEY polishing pad

SNAKE polishing pad

Gabka,NAT” zaprojektowana do efektywnego polerowania powtok lakierni- Sponge "NAT" is designed for efficient polishing coatings. Adapted to
czych. Dostosowana do istniejacych na rynku systemow polerskich, do existing polishing systems on the market, working with machines both
pracy z maszynami zaréwno rotacyjnymi jak i orbitalnymi, na mokro oraz rotary and orbital wet and dry speed range 300-2500rpm.

sucho w zakresie predkosci obrotowych 300-2500rpm.

19 SELL NI PR lnll 25mm polishing pads



g e

—

Parametr Wartosc Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter s
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosé 36 - 41 kg/m? Density LY \T
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielko$¢ komaorki 600 - 800 um Cell size Wielkos¢ komorki 480 - 660 um Cell size
Odpornosc na rozrywanie 7 N/ecm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance
= —
— S
- L2,

Niebieski pad przeznaczony do wspotpracy z pastami poler- Blue pad is designed for use with first step polishing com- Wymiar Size T Zéity pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi Yellow pad is designed to work with the second step polishing Wymiar Size iR
skimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania, Struktura pounds and compounds for matting. Foam structure is cha- drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz- compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
piany charakteryzuje sie wysokgagresywnoscig co pomaga racterized by high aggressiveness which helps to permanently :;g $2:§§ 2: xtg;;;glig chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i petne  of the pad which provides accurate developing particles and :;(5) $$ :ig $z z\img;ggg
trwale usuna¢ glebokie rysy jednoczesnie przygotowuje remove deep scratches while preparing surfaces for subse- 155 0 56 mm PVLB1110125 wykorzystanie pasty. full utilization of the paste. Application: second step polishing 125 mmx 25 mm PVLY1020125
powierzchnie do kolejnych etapow korekty lakieru. Wykorzysta- quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect 83 mmx 25 mm PVLB1110083 Zastosowanie: z pastami typu ,one step”oraz drugiego kroku.  compounds and One Step compounds. 83 mm x 25 mm PVLY1020083
nie: wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich. of cutting for the polishing compounds.

Parametr Wartosc Value | Parameter Parametr Wartosc Value | Parameter

Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosd 38-47 kg/m? Density

Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 5,5-8,5kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation

Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornosé na rozcigganie 300 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komarki 480 - 660 ym Cell size Wielkos¢ komorki 500-750 um Cell size

Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 9 N/em Tear resistance

s [%
.25 ] L2,
Bialy pad przeznaczony do wspotpracy z pastami polerskimi White pad is designed for use with first and second step poli- Wyimiar Size e Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykariczania Polishing Pad NAT is designed for efficient polishing of painted Wymiar Size Todddi
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste shing compounds. Foam structure maintains the compound powierzchni w przypadku twardych lakieréw. Struktura piany coatings. Red pad is made for faster surface finishing when
. 2 : : h & o 150 mm x 25 mm PVLW1010150 i . ¥ y h R : . 150 mm x 25 mm PVLR1210150

na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypracowanie on the surface of the sponge which provides accurate develo- 2o 0 o0 |0 o0 Se utrzymuje paste na powierzchni gabki co zapewnia dokladne working with hard coatings. 135mmx25mm | PVLRI210135
czastek i petne wykorzystanie pasty. ping particles and full utilization of the compound. Applica- 135 mm x 25 mm PYLW1010125 wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. Application: compounds gently polishing, finishing and t0 135 mmx 25 mm PVLR1210125
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce. tion: polishing compounds from cutting to polishing type. 83 mm x 25 mm PVLW1010083 Zastosowanie: wspotpraca z pastami polerskimi delikatnie work with cleaners. 83 mm x 25 mm PVLR1210083

polerujacymi, wykoriczeniowymi oraz do pracy z cleaner-ami.

S v T T N
Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 36 - 41 kg/m? Density Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
QOdpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornosc na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 480 - 660 pm Cell size Wielkos¢ komarki 440 - 520 um Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 Nfcm Tear resistance
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Czarna gabka przeznaczona do wspétpracy z pastami ostat- Black pad is designed to work with last step compounds. Wymiar Size il
niego kroku: Struktura piany szybko oddaje ciepto. . The §tru§ture Dfrthe foam quickly gives off heatf \ Ui s
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of TR 25 iR PVLK2010135

125 mm x 25 mm PVLK2010125
83 mm x 25 mm PVLK2010083

Pomaraniczowy pad przeznaczony do wspéipracy z pastami Orange pad is designed for use with first and second step poli- Wymiar Size Pl
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy- shing compounds. Foam structure maintains the paste on the

5 ; : : - : : 150 mm x 50 mm PVLO1010150
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypra- surface of the sponge what provides accurate developing par- D) e PVIGH G 10735
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty. ticles and full utilization of the paste. Application: polishing 125 mmx 25 mm PVLO1010125 naktadanie politur. polishes.
Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujgce. compounds from cutting to polishing type. 83 mm x 25 mm PVLO1010083

5mm polishing pads

gabki polerskie 25mm




Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydluzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozciaganie
Wielko$¢ komdrki
Odpornosé na rozrywanie

T
—
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Wartos¢ Value

36 - 40 kg/m?
6,5-9,5 kPa
90 %

190 kPa

475 - 665 pm
7 N/cm

po. T VR S VA W
Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

plus

Biaty pad plus przeznaczony do wspotpracy z pastami poler-
skimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje
paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypracowa-
nie czastek i petne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tngcych po polerujace.

White pad plus is designed for use with first and second step
polishing compounds. Foam structure maintains the
compound on the surface of the sponge which provides
accurate developing particles and full utilization of the
compound. Application: polishing compounds from cutting to
polishing type.

B

Wymiar Size

150 mm x 25 mm

Index
PVLW3010150

Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komarki
Odpornosé na rozrywanie

@
¢

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
200 %

200 kPa

600 - 800 pum
7 Nfem

—

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

B}

Niebieski pad przeznaczony do wspélpracy z pastami poler-
skimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura
piany charakteryzuje sie wysoka agresywnoscia co pomaga
trwale usuna¢ glebokie rysy jednoczesnie przygotowuje
powierzchnie do kolejnych etapow korekty lakieru.
Wykorzystanie: wzmocnienie efektu ciecia dla past polerskich.

Parameter

tBlue pad is designed for use with first step polishing com-
pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
racterized by high aggressiveness which helps to permanently
remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size

150 mmx 25 mm
135 mmx 25 mm
125 mmx 25 mm
83 mm x 25 mm

Index

PVLB1120150
PVLB1120135
PVLB1120125
PVLB1120083

Parametr Wartos¢ Value | Parameter Parametr | Warto$¢ Value |

Gestosc 36 -41 kg/m’* Density I Gestosc | 36-41kg/m’ i Density
Sztywnosc 40% 4,5-6,5 kPa Stiffness p us Sztywnosc 40% 8-11kPa : Stiffness
Wydtuzenie wzgledne XXX % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie XXXkPa Tensile strength Odpornosé na rozciaganie | 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 435 - 588 pm Cell size Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm i Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie XtN/cm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em | Tear resistance

ole

Pomaranczowy pad plus przeznaczony do wspolpracy z
pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura
piany utrzymuje paste na powierzchni gabki co zapewnia
dokfadne wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujgce.

Orange pad plus is designed for use with first and second step
polishing compounds. Foam structure maintains the paste on
the surface of the sponge what provides accurate developing
particles and full utilization of the paste. Application: polishing
compounds from cutting to polishing type.

Parametr Wartosc Value | Parameter

Gestosc 26-30kg/m* | Density

Sztywnosc 40% 3,5-5,5kPa Stiffness P lus
Wydtuzenie wzgledne 250 % Elongation

Odpornosc na rozciaganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komorki 710-970 um Cell size

Odpornosc na rozrywanie 777 Nfem Tear resistance

ole
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Czarna gabka plus przeznaczona do wspolpracy z pastami Black pad plus is designed to work with last step compounds.

ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of

naktadanie politur.

The structure of the foam quickly gives off heat.

polishes.

Wymiar Size

150 mm x 25 mm

Index
PVLO3110150

@
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Bialy pad przeznaczony do wspolpracy z pastami polerskimi
pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste
na powierzchni gabki co zapewnia dokladne wypracowanie
czastek i petne wykorzystanie pasty. Zastosowanie: pasty od
tngcych po polerujgce..

White pad is designed for use with first and second step poli-
shing compounds. Foam structure maintains the compound
on the surface of the sponge which provides accurate develo-
ping particles and full utilization of the compound.Application:
polishing compounds from cutting to polishing type.

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mm x 25 mm
83 mm x 25 mm
8 calix 25 mm

P S S W B
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 27 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 4,5-6,5 kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne X% Elongation
QOdpornosc na rozcigganie X kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 435 - 588 um Cell size

Wymiar Size

150 mm x 25 mm

Index
PVLG2110150

@
7

Pomaranczowy pad przeznaczony do wspolpracy z pastami
polerskimi pierwszego i drugiego kroku. Struktura piany utrzy-
muje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne wypra-
cowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: pasty od tnacych po polerujace.

Orange pad is designed for use with first and second step poli-
shing compounds. Foam structure maintains the paste on the
surface of the sponge what provides accurate developing par-
ticles and full utilization of the paste. Application: polishing
compounds from cutting to polishing type.

gabki polerskie 25mm

Index

PVLW1020150
PVLW1020135
PVLW1020125
PVLW1020083
PVLW1020203

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mmx 25 mm
125 mm x 25 mm
83 mm x 25 mm

m polishing pads

Index

PVLO3110150
PVLO1020135
PVLO1020125
PVLO1020083



Parametr

Gestosc

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornosc na rozcigganie
Wielkos¢ komorki

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 um
7 N/em

e A AT A

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Odpornos¢ na rozrywanie

@ Q

Zolty pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz-
chni ggbki co zapewnia dokladne wypracowanie czastek i petne
wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

Yellow pad is designed to work with the second step polishing
compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
of the pad which provides accurate developing particles and
full utilization of the paste.

Application: second step polishing compounds and One Step
compounds

B

Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 26 -30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 440-520 pm Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance

@
¢

Czarna gabka przeznaczona do wspolpracy z pastami ostat- Black pad is designed for use with last step compounds.

niego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of
naktadanie politur.

The structure of the foam quickly gives off heat.

polishes.

Specyficzny  ksztaft
wirowania/holograméw.

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mm x 25 mm
83 mm x 25 mm

Index

PVLY1020150
PVLY1020135
PVLY1020125
PVLY1020083

Parametr

Gestos¢

Sztywnosc 40%
Wydtuzenie wzgledne
Odpornos¢ na rozcigganie
Wielkos¢ komorki
Odpornos¢ na rozrywanie

Wartos¢ Value

36 - 41 kg/m?
8-11kPa
140 %

200 kPa

480 - 660 um
7 N/cm

Parameter

Density
Stiffness
Elongation
Tensile strength
Cell size

Tear resistance

Patent PL 18673

minimalizuje

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mm x 25 mm
83 mm x 25 mm
8 calix 25 mm

Index

PVLK2020150
PVLK2020135
PVLK2020125
PVLK2020083
PVLK2020203

Karbowany profil
Waffle profile

Specific shape minimizes signs of spins / holograms.

powstawanie

sladow

Gabka polerska SNAKE o $rednio twardej strukturze. Pad
polerski dostepny tylko w kolorze zttym, zalecany do $wiezych
i miekkich lakierow. Polecany z powodu szybszego oddawania
ciepta przez gabke, oraz do trudnych w polerowaniu miejsc,
takich jak dolne partie drzwi czy zderzaki, ze wzgledu na bardzo
tatwe prowadzenie gabki calg powierzchnia. Wykonana z
wysokiej jakosci produktow, z najwyzsza starannoscia.

Parameter

SNAKE polishing pad has a medium hard structure. This poli-
shing pad available only in in yellow colour, is recommended
for fresh and soft coatings. Recommended due to faster heat
dissipation through the sponge, and for polishing difficult
places, such as the lower parts of the doors and bumpers,
thanks to the extremely easy handling of the entire pad surface
on the paint.

Parametr | Warto$¢ Value i
Gestosc 36-41kg/m* | Density Patent PL 18672
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne | 200% ‘ Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa | Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 600 - 800 pm 1 Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/fecm Tear resistance
}
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Gabka polerska SQUARE o bardzo twardej strukturze. Pad
polerski dostepny tylko w kolorze niebieskim, zalecany do
twardych / zniszczonych lakieréw. Ze wzgledu na unikalne
naciecia oraz duza agresywnosc piany z ktorej zostat wykonany,
znacznie skraca czas wypolerowania giebokich rys oraz
usuniecia utlenionej czesci lakieru.

SQUARE polishing pad has a very hard structure. Polishing Pad
is only available in blue colour. Recommended for hard /
damaged paint. Due to the unique cuts and high aggressive-
ness of foam from which it is made, significantly reduces the
time of polishing deep scratches and removes the oxidized
parts of varnish. It is not recommended to use it for polishing
paints located on the plastic and the fresh paints.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestosc 36 - 41 kg/m’? Density

Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Patent PL 16484
Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komorki 480 - 660 um Cell size

Gabka polerska HONEY to tatwiejszy i szybszy sposob na otrzy-
manie najwyzszego potysku lakieru przez najbardziej wyma-
gajacych uzytkownikéw. Pomararniczowy pad przeznaczony do
wspotpracy z pastami polerskimi pierwszego i drugiego kroku.
Struktura piany utrzymuje paste na powierzchni gabki co
zapewnia doktadne wypracowanie czastek i pefne wykorzystanie
pasty.

Bl

HONEY polishing pad is an easier, faster and more enjoyable
way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding
users. Orange pad is designed for use with the first and second
step polishing compounds. Foam structure maintains the paste
on the surface of the pad what provides accurate developing of
particles and full utilization of the paste.

gabki polerskie 25mm

M\

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mmx 25 mm

Index

PVLY1031150
PVLY1031135
PVLY1031125

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mmx 25 mm

Index
PVLB1132150

PVLB1132135
PVLB1132125

Wymiar Size

150 mm x 50 mm
150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mm x 25 mm

m polishing pads

Index

PVHO1030150
PVLO1030150
PVLO1030135
PVLO1030125
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Parametr Wartosé Value | Parameter Parametr Wartos¢ Value | Parameter =
Gestosc 36-41 kg/m? Density Patent PL 16484 Gestosc 36 - 41 kg/m? Density J‘N
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation Wydtuzenie wzgledne 140 % Elongation

Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komarki 480 - 660 pm Cell size Wielkos¢ komorki 480 - 660 ym Cell size

Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/em Tear resistance

Zotty pad HONEY przeznaczony do wspétpracy z pastami poler-
skimi drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na
powierzchni gabki co zapewnia dokiadne wypracowanie
czastek i petne wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

A

25

HONEY pelishing pad is an easier, faster and more enjoyable
way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding
users. Foam structure maintains the paste on the surface of the
pad what provides accurate developing of particles and full uti-
lization of the paste. The edges of the hexagonal blocks reduce
the time of bringing the paint to the ideal state. Cuts help to
control the temperature.

Py, i, <E T
Parametr Wartos¢ Value | Parameter

Gestoséé 26-30kg/m® | Density Patent PL 16484
Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness

Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation

Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength

Wielkos¢ komorki 440 - 520 pm Cell size

Odpornos¢ na rozrywanie 7 Nfcm Tear resistance

Czarna gabka HONEY przeznaczona do wspotpracy z pastami
ostatniego kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto.
Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne
naktadanie politur.

HONEY pelishing pad is an easier, faster and more enjoyable
way to get the highest gloss of lacquer for the most demanding
users. Foam structure maintains the paste on the surface of the
pad what provides accurate developing of particles and full uti-
lization of the paste. The edges of the hexagonal blocks reduce
the time of bringing the paint to the ideal state. Cuts help to
control the temperature.

Wymiar Size

150 mm x 25 mm
150 mm x 25 mm
135 mm x 25 mm
125 mm x 25 mm

Index

PVHY1030150
PVLY1030150
PVLY1030135
PVLY1030125

A T T B O
Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 36 -41 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 8-11kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 200 % Elongation
Odpornos¢ na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 600 - 800 pm Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 7 N/cm Tear resistance

Niebieski pad przeznaczony do wspdtpracy z pastami poler-
skimi pierwszego kroku oraz pastami do matowania. Struktura
piany charakteryzuje sie wysoka agresywnoscig co pomaga
trwale usunac glebokie rysy jednoczesnie przygotowuje
powierzchnie do kolejnych etapéw korekty lakieru. Wykorzysta-
nie: wzmocnienie

Blue pad is designed for use with first step polishing com-
pounds and compounds for matting. Foam structure is cha-
racterized by high aggressiveness which helps to permanently
remove deep scratches while preparing surfaces for subse-
quent stages of paint correction. Usage: to enhance the effect
of cutting for the polishing compounds.

Wymiar Size

150 mm x 50 mm
150 mm x 25 mm
135mm x 25 mm
125 mm x 25 mm

Index

PVHK2030150
PVLK2030150
PVLK2030135
PVLK2030125

Zolty pad przeznaczony do wspétpracy z pastami polerskimi
drugiego kroku. Struktura piany utrzymuje paste na powierz-
chni gabki co zapewnia doktadne wypracowanie czastek i peine
wykorzystanie pasty.

Zastosowanie: z pastami typu ,one step” oraz drugiego kroku.

Parameter

-
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Yellow pad is designed to work with the second step polishing
compounds. Foam structure maintains the paste on the surface
of the pad which provides accurate developing particles and
full utilization of the paste. Application: second step polishing
compounds and One Step compounds.

Parametr Wartos¢ Value

Gestosc 38-47 kg/m® | Density
Sztywnosc 40% 5,5-8,5 kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosc na rozcigganie 300 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komaorki 500-750um | Cell size
Odpornos¢ na rozrywanie 9 N/cm Tear resistance

Czerwony pad przeznaczony do szybszego wykanczania
powierzchni w przypadku twardych lakieréw. Struktura piany
utrzymuje paste na powierzchni gabki co zapewnia doktadne
wypracowanie czastek i petne wykorzystanie pasty.
Zastosowanie: wspolpraca z pastami polerskimi delikatnie
polerujacymi, wykonczeniowymi oraz do pracy z cleaner-ami.

N

Red pad is made for faster surface finishing when working with
hard coatings. Foam structure maintains the compound on the
surface of the sponge which provides accurate developing par-
ticles and full utilization of the compound. Application: com-
pounds gently polishing, finishing and to work with cleaners.

Parametr Wartos¢ Value | Parameter
Gestosc 26 - 30 kg/m? Density
Sztywnosc 40% 2-4kPa Stiffness
Wydtuzenie wzgledne 350 % Elongation
Odpornosé na rozcigganie 200 kPa Tensile strength
Wielkos¢ komorki 440 - 520 um Cell size

. . 19
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Wymiar Size

129 mm x 10 mm
75 mm x 10 mm
53 mmx 10 mm
33 mm x 25 mm

Index

PVSB1119129
PV5B1119075
PVSB1119053
PVSB1119033

Czarna gabka przeznaczona do wspdlpracy z pastami ostatniego  Black pad is designed to work with last step compounds.
kroku. Struktura piany szybko oddaje ciepto. The structure of the foam quickly gives off heat.

Zastosowanie: pasty anty-hologramowe oraz mechaniczne Application: Anti-Hologram paste and mechanical applying of
naktadanie politur. polishes.

gabki polerskie 25mm

Wymiar Size

129 mm x 10 mm
75 mm x 10 mm
53 mmx 10 mm
33 mmx 10 mm

Index

PVSY1119129
PV5Y1119075
PVSY1119053
PVSY1119033

Wymiar Size

129 mm x 10 mm
75 mm x 10 mm
53 mmx 10 mm
33 mm x 25 mm

Index

PVSR1219129
PVSR1219075
PVSR1219053
PVSR1219033

Wymiar Size

129 mm x 10 mm
75 mm x 10 mm
53 mmx 10 mm
33 mmx 10 mm

25mm polishing pads

Index

PVSK2019129
PV5K2019075
PVSK2019053
PV5K2019033
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Znormalizowany system otworéw

Normalized hole system

haczyki o niskim profilu i duzej gestosci

Hooks of low profile and high density

Welur poliamidowy zapewnia mocne i wielokrotne potaczenie

Polyamide velour to ensure strong connection

Rdzne twardosci piany

Different foam hardness

Specjalna struktura pianki eliminujgca drgania

Special foam structure, eliminating vibrations.

Przektadki dystansowe produkowane w czterech twardosciach stuza do prac nterface pads, produced in four hardness, are used for the whole range of
od wstepnych po wykorczeniowe. Piany dobrane zostaly pod katem polishing, from preliminary works to finishing.

wysokiej trwatosci | odpornosci na dziatanie pytu, wody oraz wysokich tem- Foams have been selected for high durability and resistance to dust, water
peratur. and high temperature.

29 et L L R E I interface pads



System MULTI 150 mm

Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przekladka dystansowa
wykonana z komponentoéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System MULTI 150 mm

Dysk przejéciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentdw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wody oraz wysokich temperatur.

System MULTI 150 mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostala pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wody oraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size Index
IVMB1119150

150 mm x 10 mm

BT

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures,

Wymiar Size Index
IVMY1019150

150 mm x 10 mm

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size Index

150 mm x 10 mm IVMR1219150

System MULTI 150 mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentow do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysaokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System 0 150 mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wodyoraz wysokich temperatur.

System 0 150 mm

Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzyé¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.

|5

M

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size

150 mm x 10 mm

[

Index
IVMK2019150

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size

150 mmx 10 mm

BT

Index
IVMB1143150

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size

150 mm x 25 mm

W o] oIl interface pads

Index
IVMY1043150



System MULTI 150 mm

(L

Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostala pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.

System MULTI 150 mm

ol®

Dysk przejéciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatoéci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wody oraz wysokich temperatur.

System 6+1 150 mm
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150 150

Dysk przejéciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also Wymiar Size Index
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.
The Interface Pad is made of components for preliminary work.

Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures,

=

150 mmx 10 mm IVMR1243150

Wymiar Size Index
IVMK2043150

150 mm x 10 mm

Interface Pad in addition to the preliminary work can be alse  yumiar size Index
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

150 mm x 10 mm IVMB1141150

System 641 150 mm
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Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykarniczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentoéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System 6+1 150 mm
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Dysk przejéciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentdw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wodyoraz wysokich temperatur.

System 6+1 150 mm
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Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostala pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkdw, wodyoraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size

150 mmx 10 mm

o
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Index
IVMY 1041150

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures,

Wymiar Size

150 mmx 10 mm

o

Index
IVMR1241150

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also Wymiar Size
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

150 mmx 10 mm

s\ SNl oIl interface pads

Index
IMVK2041150



System 8+1 150mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.

System 8+1 150mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentédw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwafosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System 8+1 150mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size Index

150 mm x 10 mm IVMB1140150
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Wymiar Size Index
IVMY1040150

150 mm x 10 mm

L

=3

{

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also  wymiar size Index
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

150 mm x 10 mm IVMR1240150

System 8+1 150mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentow do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysaokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

SYstem 8+1 125mm
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Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukow i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwalosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkow, wodyoraz wysokich temperatur.

System 8+1 125mm
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Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzyé¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

Interface Pad in addition to the preliminary work can be also  wymiar size
used for finishing delicate arches and profiles.

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

W o] oIl interface pads

Wymiar Size Index
150 mm x 10 mm IVMK2040150

also Wymiar Size Index
125 mm x 10 mm IVMB1140125

Index
125 mmx 10 mm IVMY1040125



System 8+1 125mm
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Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.

System 8+1 125mm
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Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentdw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwalosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System 3 75mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also  yymiar size Ihdex
used for finishing delicate arches and profiles.

; ! okl 125 mm x 10 mm IVMR1240125
The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.
o
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also Wymiar Size bl
used for finishing delicate arches and profiles.
X S N L 125mmx 10mm IVMK2040125
The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.
10
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also  pamiar size Index
used for finishing delicate arches and profiles.
9 5 P 75 mmx 10 mm IVMB1142075

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

System 3 75mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wody oraz wysokich temperatur.

System 3 75mm

Dysk przejsciowy oprécz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykanczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentdw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwafosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.

System 3 75 mm

Dysk przejsciowy oprocz prac wstepnych moze stuzy¢ do
wykariczania delikatnych tukéw i profili. Przektadka dystansowa
wykonana z komponentéw do prac wstepnych. Piana dobrana
zostata pod katem wysokiej trwatosci i odpornosci na dziatanie
pytu, opitkéw, wodyoraz wysokich temperatur.
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Interface Pad in addition to the preliminary work can be also

Wymiar Size Index
used for finishing delicate arches and profiles. *

The Interface Pad is made of components for preliminary work. 75 mm x 10 mm IVMY 1042075
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.
P
@
o
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also Wymiar Size Tnddese
used for finishing delicate arches and profiles.
: ; ! gy ; 75 mm x 10 mm IVMR1242075
The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.
@
@
Interface Pad in addition to the preliminary work can be also Wymiar Size Ihitek
used for finishing delicate arches and profiles.
¥ 75 mmx 10 mm IVMK2042075

The Interface Pad is made of components for preliminary work.
Foam was selected for high durability, resistance to dust,
shavings, water and high temperatures.

W o] oIl interface pads



Elipsoidalny ksztatt

Ellipsoidal shape

Piankowa Tasma do wnek NAT zaprojektowana do maskowania
szczelin. Dostosowana do szczelin miedzy elementami karoserii
samochodowej. Chroni wnetrze pojazdu przed odkurzem
lakierniczym. Zpobiega powstawaniu ostrej krawedzi lakieru.
Materiaty uzyte do produkcji tasmy zapewniajg fatwa aplikacje
do podtoza oraz elastyczne wypetnianie wnek i szczelin.
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Pianka mala 10m

M\

Specjalna receptura kleju wrazliwa na site docisku

Special glue formula sensitive for pressure strenght

240
—
2x12
Wymiar Size Index
12mmx 10mm x 10m | FXXW1010010
Pianka srednia 25m
‘ ‘\ \ \‘
X
Q |
{
()
I 240 a  5x12_
Wymiar Size Index

12Zmmx 10 mm x 25m | FXXW1010025
12mm x 10mm x 20m | FXXW1010020

Pianka duza 50m
R bbbl
T
Jednorodna struktura wysokiej wytrzymatosci '
Homogeneous structure of high durability
255 10x12

Soft Edge Foam NAT is designed to mask slots. Suitable for gaps ; -
between the elements of car body. Wymiar Size Index
The materials used for the production of tapes provide an easy 12mm x T0mm x 50m FXXW1010050
application to the substrate, and flexible filling of cavities and
crevices,

IEHAIERLGII soft edge foams



Klocek szlifierski duzy

75

290

33

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem $ciernym.
Skiada sie jest z czterech komponentéw, przez co osiagnieto
duza sztywnos¢ wewnetrzng klocka przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczna cecha klocka
sg dwie powierzchnie robocze: biata i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrobki
prostych powierzchni, charakteryzuje ja duza twardos¢ oraz
bardzo niska scisliwos¢; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukéw, zaglebien oraz wszelkich
elementdéw profilowanych.

Klocek szlifierski sredni

75

200

33
-
33

200 75

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem $ciernym.
Skiada sie jest z czterech komponentéw, przez co osiagnieto
duza sztywnos¢ wewnetrzng klocka przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczna cecha klocka
sg dwie powierzchnie robocze: biata i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrobki
prostych powierzchni, charakteryzuje ja duza twardo$¢ oraz
bardzo niska scisliwos¢; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukéw, zagtebien oraz wszelkich
elementéw profilowanych.

Klocek szlifierski maly

75

140

7 )

140 75

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem sciernym.
Skiada sie jest z czterech komponentdw, przez co osiggnieto
duza sztywnos¢ wewnetrzng klocka przy jednoczesnym zacho-
waniu jego bardzo niskiej wagi. Charakterystyczna cecha klocka
sg dwie powierzchnie robocze: biata i czarna.

Powierzchnia biata wykorzystywana jest do szybkiej obrobki
prostych powierzchni, charakteryzuje ja duza twardos¢ oraz
bardzo niska scisliwosc; powierzchnia czarna wykorzystywana
jest do szlifowania delikatnych tukow, zagtebien oraz wszelkich
elementéw profilowanych.
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Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of
four components. Thanks to them it has achieved high inner
rigidity while retaining its very low weight. A characteristic
feature of the sanding block are the two working surfaces:
white and black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, is Wymiar Size
characterized by high hardness and very low compressibility. 290x 75 x 33 mm

Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of
four components. Thanks to them it has achieved high inner
rigidity while retaining its very low weight. A characteristic
feature of the sanding block are the two working surfaces:
white and black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, is
characterized by high hardness and very low compressibility.
Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of
four components. Thanks to them it has achieved high inner
rigidity while retaining its very low weight. A characteristic
feature of the sanding block are the two working surfaces:
white and black.

The white surface is used for fast simple surface treatment, is
characterized by high hardness and very low compressibility.
Black surface is used for grinding delicate arches, cavities and
all profile elements.

200x 75 x 33 mm

140 x 75 x 33 mm

Klocek szlifierski czarny PLUS

plus [SX

62

220

18
18
L

220 62

Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem Sciernym. Sanding block is used with a water sandpaper. It consists of one

=t SRt = T ! 3 - Wymiar Size Index
Jeden komponent zapewnia niskg wage i duza trwatosc, component, thanks to which it has low weight and high durabi-
i i : TR T sreals ; tehi . ; 114x62x 18 mm SXMKXX10114
Czarny klocek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo deli- lity. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.
katnych tukéw 220%x62x 18 mm SXMKXX10220

Klocek szlifierski niebieski PLUS

plus

8
220
220 62
Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem Sciernym. Sanding blockis used with a water sandpaper. It consists of one  yymjar size Index
Jeden komponent zapewnia niskg wage i duza trwatosc. component, thanks to which it has low weight and high durabi- I W S e

EZ:rnyhk:OEt_Ek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo deli- lity. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs. .0 o A i s
atnych fukéw.

Klocek szlifierski zoity PLUS

plus

62

220
220 62
Klocek szlifierski uzywany jest z wodnym papierem éciernym. Sanding block is used with a water sandpalper. It (0|1§i5t5 ofone  wymiar size Index
Jeden komponent zapewnia niskq wage i duzg trwatosé. component, thanks to which it has low weight and high durabi- Thweasian || Exaviiana

Czarny klocek wykorzystywany jest do szlifowania bardzo deli- lity. Black sanding block is used for polishing very delicate arcs.
katnych tukow.

220x 62 x 18 mm SXMYXX10220

(el SEFAITTESINI sanding blocks




Tarcza oporowa 10 mm

Tarcza oporowa 10mm zaprojektowana do mocowania gabek
polerskich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem
M14. Warstwa $redniej twardosci piany utatwia prowadzenie
gabki po lakierze cata jej powierzchnia.

Elementy z tworzywa ABS o podwyzszonej udarnosci oraz
metalowy gwint M14 gwarantujg trwatos$¢ produktu.

Tarcza oporowa

Tarcza oporowa zaprojektowana do mocowania gabek poler- Backing plate is designed to fasten Velcro polishing pads on

skich z rzepem na maszynach rotacyjnych z wrzecionem M14,

Elementy z tworzywa ABS o podwyzszonej udarnosci Elements made of ABS plastic have high impact durability.

gwarantuja trwatos¢ produktu.

Zestaw aplikatoréw

Backing plate 10mm is designed to fasten Velcro polishing
pads on rotary machines with M14 spindle.
The layer of medium hardness foam helps to use the polishing

pad with its entire surface,

Wymiar Size Index

123 mm x 10 mm BMMY1019123

Elements of ABS plastic with high impact strength and M14
metal thread guarantee the durability.

rotary machines with M14 spindle.

Wymiar Size Index

123 mm BPLXXX19123
Index
AMXX9050500

Zestaw 3 aplikatoréw:

1 twardy, zalecany do uzywania z recznymi pastami
renowacyjnymi;2 owalne miekkie, przeznaczone do nakltadania
woskéw, dresingu do opon, odzywek do lakierow.

Budowa kazdego aplikatora pozwala na rownomierne
roztozenie nacisku na jego cata powierzchnie przez co kosmetyk
naktadany jest doktadnie i jednolicie.

Set of 3 applicators:

1. hard, recommended for use with manual compounds for
maintenance;

2. oval soft, for applying wax, tire dressing, paints nutrients.
The construction of each applicator allows for evenly distribu-
tion of pressure on the entire surface by which a cosmetic is
applied accurately and uniformly.

Aplikator twardy

140 140

Aplikator do polerowania recznego.

Piana z ktdrej jest zrobiony jest dosyc twarda, a ksztalt ergono-
miczny, co zapewnia efektywna i wygodng prace. Idealnie
nadaje sie do pracy z pastg polerskg NAT.

Aplikator miekki - duzy

I25

100

Aplikator z miekkiej piany do naktadania dressingow na opony i
plastiki. Idealnie nadaje sie do aplikacji woskow i politur. Aplika-
tor posiada twardy uchwyt, dzieki czemu mozemy go pewnie
trzymac i rownomiernie dociskac do podtoza catg powierzchnie
aplikatora.

Aplikator migkki - maly

125

70

Aplikator z migkkiej pianki do naktadania dressingéw na opony
i plastiki. Idealnie nadaje sie do aplikacji woskow. Pasuje do
wiekszosci puszek dzieki czemu mozemy réwnomiernie
naktada¢ wosk, cala jego powierzchnia. Aplikator posiada
twardy uchwyt, dzieki czemu mozemy go pewnie trzymac i
rébwnomiernie dociska¢ do podtoza cata powierzchnie aplika-
tora.

M\

Applicator for hand polishing.

Foam from which it is made is quite hard. Its ergonomic shape
makes work with this product efficient and comfortable. Ideally 140 mm x 70 mm
suited for use with polishing compound NAT.

Wymiar Size

o

56

Set of 3 applicators:
1. hard, recommended for use with manual compounds for

Index
AXMY 1030300

A

maintenance;

2. oval soft, for applying wax, tire dressing, paints nutrients.
The construction of each applicator allows for evenly distribu- 100 mm x 55 mm
tion of pressure on the entire surface by which a cosmetic is

applied accurately and uniformly.

Wymiar Size

30

Soft foam applicator for applying dressings on tires and
plastics. Ideally suited for the application of waxes and
polishes. It fits to most cans so we can apply the wax evenly

Index
AXMK2020200

47 .
el

with all its surface. The applicator has a hard handle, so we can Wymiar Size
hold it firmly and evenly press down to the ground with the 68 mm x40 mm
entire surface of the applicator.

akcesoria GleITeIMl

Index
AXMK2010100



Wymiar Size Index
6mmx5m DXSG50XX065
6mmx10m DXSG50XX061

Wymiar Size Index
12mmx5m DXSG50XX125
12mmx 10m DXSG50XX121

Wymiar Size Index
19mmx5m DXSG50XX195
19mmx10m DXSG50XX191

Tasma przeznaczona do montazu elementow typu: listwy, panele boczne, profile dekora-
cyjne, emblematy, itp.

Tworzy bardzo mocne potgczenie odporne na wode, oleje silnikowe, paliwa, promienie
UV oraz warunki atmosferyczne.

Wykonana z wysokiej jakosci wzmocnionej pianki polietylenowej pokrytej klejem akry-
lowym zabezpieczonym folig silikonowa.

Moze by¢ uzywana do faczenia materialéw o réznej rozszerzalnosci termicznej.

Wymiar Size Index
Immx5m DXSG50XX095
9mmx 10m DXSG50XX091
b |
7
Wymiar Size Index
15mmx5m DXSG50XX155
1I5mmx10m DXSG50XX151
Wymiar Size Index
25mmx5m DXSG50XX255
25mmx10m DXSG50XX251

Tape is designed for mounting features such as moldings, side panels,
decorative profiles, emblems, etc.

It creates a very strong connection resistant to water, motor oil, fuel, UV
rays and atmospheric conditions.

Made of high-quality reinforced polyethylene foam covered with an
acrylic adhesive silicone film secured.

It can be used to connect materials of different thermal expansion.

Tasma maskujaco - odchylajaca

Uzycie tasmy pozwala na lakierowanie elementu gteboko pod
uszczelka poprzez jej odchylenie i zamaskowanie. Po lakierowa-
niu i usunieciu tasmy uszczelka wraca do pierwotnego ksztattu
bez zabrudzen lakierniczych.

Pasta polerska 1 kg

Pasta Polerska|
1kg.

pasta polerska 0,25 kg

The tape is used for masking window and windscreen seals of
unremovable window panes. Adhered tape pulls the borders of
the seal aside and so it enables easy access to places between
the seal and the car body sheet.

Pasta polerska przeznaczona zaréwno do nowych powlok
lakierniczych (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) oraz
starych lakierow. Pasta najlepiej wspétpracuje z gabkami poler-
skimi NAT. Po polerowaniu powierzchni przygotowanej
papierami 2000-2500 uzyskasz efekt wysokiego potysku. Paste
mozna stosowac z uzyciem maszyn polerskich rotacyjnych, dual
action oraz w obrébce recznej.

Polishing compound is designed for both new coatings
(scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) and old paints.

The compound works the best with NAT polishing pads. After
polishing the surface which was prepared with abrasive papers
grit 2000-2500 you will get a high gloss effect. The paste may
be applied using a rotary polishing machines, dual action and
manual processing.

Pasta polerska przeznaczona zaréwno do nowych powlok
lakierniczych (scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) oraz
starych lakierow. Pasta najlepiej wspdipracuje z gabkami poler-
skimi NAT. Po polerowaniu powierzchni przygotowanej
papierami 2000-2500 uzyskasz efekt wysokiego potysku. Paste
mozna stosowac z uzyciem maszyn polerskich rotacyjnych, dual
action oraz w obrobce recznej.

Polishing compound is designed for both new coatings
(scratch resistant, UHS, Hs, MS2k, MS1k) and old paints.

The compound works the best with NAT polishing pads. After
polishing the surface which was prepared with abrasive papers
grit 2000-2500 you will get a high gloss effect. The paste may
be applied using a rotary polishing machines, dual action and
manual processing.

EIR T MER accesories

M

Wymiar Size Index
10 x 50mm x 10m LXSRXXXX101
15 x 50mm x 10m LXSRXXXX151
19 x 50mm x 10m LXSRXXXX191

Waga Weight Index
1kg EXXX0000100

Waga Weight Index
0,25 kg EXXX0000025



